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ALCAK GERILiM SAHA DAGITIM KUTULARI
TEKNIK SARTNAMESI
A- TEKNIK BOLUM
1. GENEL

1.1. Konu ve Kapsam

Bu Teknik Sartname algak gerilim dagitim panolarindan sebekeleri beslemek i¢in kullanilacak
Algak Gerilim Saha Dagitim Kutularinin tasarimi, imali ve deneylerini kapsar.

Teknik sarthame kapsamindaki Algak Gerilim Saha Dagitim Kutulari, (bundan bdyle kisaca
“SDK” denilecektir.) sartname ve eklerinde belirtilen elektriksel ve yapisal dzelliklere uygun
olarak fabrikada imal edilmis, cihazlari takilmis, cihazlar arasi baglantilar1 ve deneyleri
yapilmis, dis baglantilar1 yapildiktan sonra kullanilmaya hazir komple {inite (Bigakli Sigorta
Degistirme Elemanlari harig) olarak kaidesi ile birlikte temin edilecektir.

SDK’larda kullanilacak biitiin cihazlar, Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikge, ilgili teknik
sartnamelerinde/standartlarinda belirtilen elektriksel ve yapisal 6zelliklere uygun olarak
imalat¢1 tarafindan saglanacaktir.

1.2. Standartlar

Bu Teknik sartname kapsamindaki SDK’lar ve SDK’larda kullanilacak yardimeci donanimlar
Tablo-1de yer alan Tiirk Standartlari Enstitiisii (TSE), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon
Komitesi (CENELEC) ve Uluslararasi Elektroteknik Komisyonu (IEC) standartlarinin
yiurirliikteki en son baskilarina uygun olarak imal ve test edilecektir.

Tablo-1: Standartlar

STANDART STANDART

NUMARASI NUMARASI STANDART ADI
(TS) (EN, IEC, ISO, DIN)
TS EN 61439- EN IEC 61439-1, |Alcak gerilim anahtarlama ve kontrol diizeni
1 IEC 61439-1 donanimlar1 — Bolim 1: Genel kurallar

Algak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Diizeni
Donanimlart - Bolim 2: Giig Anahtarlama ve
Kontrol Diizeni Donanimlari

Algak gerilim anahtarlama ve kontrol diizeni
donanimlar1 — Bolim 5: Genel sebekelerdeki giic

TS EN 61439- | EN IEC 61439-2,
2 IEC 61439-2

TS EN 61439- | EN IEC 61439-5,

5 IEC 61439-5 y .
dagitimi i¢in donanimlar
TS EN 60947- EN IEC 60947-1, |Algak gerilim anahtarlama diizeni ve kontrol diizeni-
1 IEC 60947-1 Bolim 1: Genel kurallar.
TS EN 60947- | EN IEC 60947-3, A}(;?k g.erlhm anahtarlama ve kontrol diizenleri-
3 IEC 60947-3 Boliim 3: Anahtarlar, ayiricilar, ayirici anahtarlar ve

eriyen telli sigorta birlesimi birimleri.
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TS 3033 EN 60529, Mahfazalarla saglanan koruma dereceleri (IP kodu)
EN 60529 IEC 60529 (Elektrik donanimlarinda)

1.3. Yonetmelikler

SDK’nin tasarim ve imalinde;

= Elektrik Kuvvetli Akim Tesisleri Yo6netmeligi,
= Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yo6netmeliginin

yuriirliikteki en son baskilarmin ilgili hiikiimlerine uyulacaktir.

1.4. Cahsma/isletme Kosullar:

SDK ’lar agagida belirtilen ¢alisma/isletme kosullarinda kullanilmaya uygun olacaktir.

Tablo-2: Cahsma/isletme Kosullar

Kullanma yeri Bina Dis1 (harici)
Yiikselti 2000 metre

Ortam sicaklig (°C)*

e Encok +40 °C +50 °C
e 24 saat i¢inde ortalama +35 °C +45 °C
e Enaz -25°C -40°C
Kirlilik Derecesi 3

En yiiksek giines 1smimi1 1000 W/m?

Bagil nem +25°C'da %100
Buzlanma Smif 10, 10 mm
Yer sarsintis1

e Yatay ivme 0,59

e Diisey ivime 0449

Sistem topraklamasi Dogrudan toprakl
Isletme (sistem) Frekansi 50 Hz

Isletme (sistem) Gerilimi 231/400 VAC; 3 (ii¢) faz, 4 (dort) telli sistem
2. TANIMLAR

Saha Dagitim Kutusu (SDK): Tek hat semasina uygun olarak donatilmig, giris ve ¢ikislara
ait kablolarin irtibatlandigi sac veya cam elyaf takviyeli polyester mahfazali kutudur.

Kaide: Yeraltindan gelen kablolarin AG Saha Dagitim Kutusuna belirli bir diizen igerisinde
girip ¢ikmasini saglamak tiizere kullanilan ve iizerine AG Saha Dagitim Kutusunun monte
edildigi beton veya cam elyaf takviyeli polyester mahfazadir.

L ALICI tarafindan Malzeme Listesinde belirtilecektir.
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3. TASARIM VE YAPISAL OZELLIKLER

3.1. Elektriksel Ozellikler

Tablo-3: Elektriksel Ozellikler

Yahtim Gerilimi 690 V — etken
Anma Darbe Dayanim Gerilimi (Uimp) 8 kV-tepe?
Giris Unitesi Akimi (A) 250; 400
Cikis Unitesi Akimi (A) 250; 400
(Diger SDK’ya cikis)
Dagitim Kutulan Girisinde Beklenen En 38 kA-etken
Yiiksek Kisa Devre Akimi®

SDKlar, aksi belirtilmedikge;

- Ana Giris Barasi, Notr Barast,
- Besleme Barasi (Tip-B),

- Abone Besleme Cikislari,

- Diger SDK Cikiglarindan

olusacak ve EK-3’te yer alan tek hat semalaria uygun olarak donatilacaktir.

Ana giris bara kalinlig1 en az 40x5 mm? elektrolitik bakir olacaktir. Besleme barasi ise en az
20x5 mm? elektrolitik bakir olacaktir. SDK’da bulunan baralar en az 3 mikron kalinliginda
kalay ile kaplanmis olacaktir. Besleme bara kalinliklar1 farkli opsiyonlar igin EK-3’te
tanimlanmastir.

Abone Besleme Cikislari, Diger SDK ¢ikislarinda DSYA kullanilacaktir. Kullanilacak olan
DSYA’lar; TEDAS-MLZ/2002-042.B isaretli Alcak Gerilim Dikey Tip Sigortali Yik
Ayiricilart Teknik Sartnamesine uygun olarak {iretilmis olacaktir.

3.2. Mahfaza ve Boliimleri

Mahfazanin tipi, dis tasarimi Ve montaj sekli ile ilgili 6zellikler, asagida belirtildigi sekilde
olacaktur.

2 Yiikseltinin farkli secilmesi durumunda TS EN 61439-1 Cizelge-12’ye uygun segilecektir.

3 Bu deger; transformator giicii 1600 kVA, AG pano ile AG saha dagitim kutusu arasindaki mesafe 10
metre ve kullanilan iletkenin kesiti maksimum 3x185 mm? kabul edilerek tespit edilmistir. Alict
tarafindan farkli kullanim kosullari nedeniyle en yiiksek kisa devre akimimmin malzeme listesinde
belirtilmesi durumunda, SDK’larin belirtilen kisa devre akim degeriyle dogrulanmasi istenecektir.
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Tablo-4: Mahfaza Ozellikleri

- Sac,

Mahfazanin Tipi | -~ ) Elyaf Takviyeli Polyester

Dis Tasarim Dolap Tipi

Montaj Sekli Kaideye Montaj

IP 44 (Kaidesi ile montajli iken)

Koruma Derecesi | p 5y (SDK’nin kapist agikken gerilimli boliimlere erisilmeye karsi)

(TS 3033 EN 60529)

Cam Elyaf Takviyeli Polyester mahfaza ile ilgili 6zel yapisal ozellikler EK-4’te
belirtilmektedir. Ozel yapisal &zellikler ile teknik sartnamenin ilgili diger béliimlerinin
celismesi halinde 6zel yapisal 6zelliklerde yer alan ifadeler gegerli olacaktir.

SDK’larda kullanilacak metal i¢ montaj Konstrilksiyon elemanlari, galvanizli olacak ve
boyanmayacaktir.

Dis baglanti terminallerine kolayca erisilebilecek, kablo baglantilar1 kolay ve giivenle
yapilabilecektir.

Metal Mahfazali SDK’larin temel yapis1 (iskeleti); en az 2 mm kalinliginda hazir galvanizli
sacdan imal edilen dikey ve yatay profillerin baglant1 elemanlar: ile bir araya getirilmesinden
olusacaktir.

Metal mahfazali SDK’larda kap1 ve kapaklar en az 2 mm kalinligindaki hazir galvanizli
sacdan imal edilecek ve SDK iskeletine civata-somun, per¢in gibi baglanti elemanlari
kullanilarak montaj edilecektir. Kaynak kullanilarak yapilacak birlestirmeler kabul
edilmeyecektir. Galvanizli plaka sacdan yapilmis biikiimlii profillerden olusturulacak SDK
govdesi de kabul edilecektir.

SDK’larda tagtyict gorevini gorecek 50 mm yiiksekliginde bir baza bulunacak ve malzeme
listesinde aksi belirtilmemisse kendinden bazali olacaktir. Metal mahfazali SDK’larda baza en
az 2 mm kalinhigindaki hazir galvanizli sacdan imal edilmis olacaktir. SDK’lar kaideye baza
ile irtibatlandirilacaktir. (Cam Elyaf Takviyeli Polyester mahfazali SDK’larda baza
bulunmayacaktir.)

SDK’larin 6n yiiziinde kap1 bulunacak, arkasi kapali olacaktir.
SDK’larda kullanilacak tiim civatalar en az 8.8 kalitesinde olacaktir.

SDK’larda kullanilacak plastik tiim yalitkan malzemeler olagandisi 1siya ve aleve karsi
dayanikli olacaktir ve enerjili boliimlere temas eden yalitkan malzemeler TS EN 60695-11-10
standardina gore V-0 sinifina uygun olacaktir.

3.2.1. Cati

SDK’larin gatis1, yagmur ve kar sularinin birikmesini engelleyecek yapida olacaktir.

4
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Metal Mahfazali SDK’larin ¢ati imalatinda en az 3 mm kalinliginda DKP sac kullanilmasi
kosuluyla kaynak ile yapilacak birlestirmeye izin verilecektir. Bu durumda kaynak islemleri
tamamlandiktan sonra ¢at1 sicak daldirma yontemiyle galvanizlenecektir.

Metal Mahfazali SDK’larin kolayca kaldirilabilmesi i¢in uygun sayida tasima
halkasi/kosebent bulunacaktir. Tasima halkasi/kdsebent cat1 ve ana karkas ile baglantili, kayar
veya katlanabilir 6zellikte ve kazara iizerine diisiilmesi gibi durumlarda canlilara zarar
vermeyecek yapida (delici, kesici vb. 6zelligi olmayan) olacaktir.

3.2.2. Kapilar ve Kilitler

Kapilar bir kanatli, menteseli/baglanti pimli ve ii¢ noktadan (iist/orta/alt) kilitlenebilir tipte
olacaktir. Kap1 diizeni, aksi belirtilmedikge SDK’ya 6nden bakildiginda sagda mentese-solda
Kilit olacak bi¢cimde olacaktir.

Yiiksekligi ne olursa olsun metal Mahfazali SDK’larin kap1 basina en az 3 adet mentese, Cam
Elyaf Takviyeli Polyester Mahfazali SDK’larda ise kap1 basina en az 3 adet baglanti pimi
kullanilacaktir. Menteseler ve baglanti pimleri disaridan ulagilamayacak sekilde gizli olacak
ve kap1 acik veya kapali konumda iken asagidan kaldirildiginda serbest kalmayacaktir.

Kapilar; burulma, egilme ve kasilmaya karsi dayanikli saglam bir yapida olacak ve dagitim
kutusu tizerinde biitiin temas yiizeylerine dayanacak sekilde kapanacaktir.

Kapilar galismay1 onlemeyecek sekilde, en az 120° agilacak ve agik durumda kalmasini
saglayan, riizgar basincina dayanikli bir durdurma diizeniyle donatilacaktir.

Kapilarin alt kenarlar1 Sac Mahfazali SDK’nin kaide {izerine oturdugu yiizeyden itibaren en
az 50 mm yliksekte olacaktir.

Kap1 kollar1 ve kilitleme diizeni, yagmur ve kar sularinin kilide ulasmasini 6nleyecek bigimde
olacaktir. Kilitlerin metal parcalari paslanmaz ¢elikten mamul olacaktir. Dagitim kutularinda
kullanilacak kilit tipi i¢in ALICI’nin onayi alinacaktir®. Ayrica sac mahfazali SDK’larin
kapilarinda gerektiginde asma Kilit takmaya uygun bir diizenek bulunacak ve bu diizenek,
yagmur ve kar sularinin asma kilide ulasmamas: i¢in mahfaza i¢ine alinacaktir®,

3.2.3. Contalar

Kullanilacak contalar SDK’nin ¢alisma kosullarinda olusacak 1s1 degisimlerine karsi
dayanikli, ¢evre kosullarindan dolayi 6zellikleri bozulmayan, kalici sekil degistirme ile
bulundugu bolimiin koruma derecesinin bozulmasina neden olmayan ve ek noktas
bulunmayan tek parga poliiiretan dokme veya hava yastikli lastik (ek noktas1 orta mentesenin
altinda birakilarak sabitlenmis en fazla 1 ek noktas: bulunabilir) olacaktir. Kege ve siinger gibi
malzemelerden yapilan contalar kabul edilmeyecektir. Cam Elyaf Takviyeli Polyester
mahfazali SDK’larda, madde 3.2.°deki koruma derecesinin saglanmasi kosuluyla conta
kullanilmayabilecektir.

4 ALICI tarafindan talep edilmesi halinde kilitlerde ALICI 'min sifresi kullanilacaktir.

S SDK’larda kullanilacak asma kilitler ALICI tarafindan temin edilecektir.
5
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3.2.4. Havalandirma

Sicaklik artis1 ve terlemeyi dnlemek i¢in SDK’larin i¢inde yeterli havalandirma saglanacaktir.
Bunun i¢in SDK’nin alt kisimlarinda hava @irisini, st kisimlarinda ise hava ¢ikisini
saglayacak sekilde Madde 3.2.°de belirtilen koruma derecesini saglayan havalandirma
yariklari/delikleri ~ bulunacaktir. SDK’larda cebri sogutma yapilmayacak ve fan
kullanilmayacaktir.

Metal Mahfazali SDK’larda; havalandirma igin kullanilacak havalandirma yariklar1 veya
deliklerinden toz girisini 6nlemek igin igerden takilip ¢ikarilabilen filtreler bulunacak olup
alev iletmeyen malzemeden firetilecektir. Bu filtreler temizlik amaciyla kolayca takilip
cikarilabilmesi i¢in kasetler igerisine yerlestirilecektir. Kasetler SDK’ya civata-somun
baglantisi ile montajlanacaktir.

3.2.5. Topraklama Terminali

Topraklama Terminali, en az M12 0lglisiinde paslanmaz civatadan olacak ve topraklama
iletkeninin baglantis1 i¢in iki adet paslanmaz somun ile yayli rondela civata iizerinde
bulunacaktir. Topraklama terminali ile topraklama barasi arasinda elektriksel stireklilik en iyi
sekilde saglanacaktir. Topraklama terminali toprak isaretiyle isaretlenecektir. Topraklama
barasi tlizerinde her bir abone girisi ve ¢ikisi sayisinca baglanti noktasi olacaktir, iist iiste
baglant1 yapilmayacaktir. Topraklama terminali; sac mahfazali SDK’nin alt bélimiinde,
mahfaza govdesine elektrik desarji yontemi ile irtibatlandirilmis olacaktir.

3.2.6. Kaide

Kaide, prefabrik olarak iiretilmis; beton veya cam elyaf takviyeli polyester olacaktir. Sac
mahfazali SDK’lar igin beton kaide kullanilacak olup cam elyaf takviyeli polyester SDK’lar
icin cam elyaf takviyeli polyester veya beton kaide kullanilabilecektir. Kaidenin 50 (+3)
santimetresi zemin iistiinde kalacak sekilde gomiilecek ve bu toprak seviyesi kaide iizerinde
isaretlenecektir. Kaidenin i¢i, gomiilmesi igin agilan ¢ukurdan g¢ikan toprak ile doldurulacak
ve tizerine zemin seviyesine kadar 30 santimetre yiiksekliginde ince elenmis kum
konulacaktir. Kaidenin siis betonu ise zemin etrafinda 10 santimetre olacaktir. Kaide i¢inden
gecen kablolar, kablo muhafaza borularinin iginde yer alacaktir.

Kaidenin hangi tip olacagi ALICI tarafindan Malzeme Listesinde belirtilecektir. Kaide ile
ilgili 6zel yapisal 6zellikler EK-5te verilmektedir.

3.2.7. isim Plakasi, Oliim Tehlikesi ihbarlar1 ve Amblem

SDK’larda asagida belirtilen isim plakalari, uyar1 levhalari, baglanti semalar1 ve amblem
bulunacaktir.

Plakalar ve levhalar paslanmaya dayanikli bir metalden yapilacak ve paslanmaz vidalar veya
perginle tutturulacaktir. Cam Elyaf Takviyeli Polyester mahfazali SDK’larda plakalar gémme
veya yapistirma yontemiyle konulabilecektir.

Plakalarda ve levhalarda bulunan yazilar okunakli olacak, yazi ve sekiller dis etkilerle
silinmeyecek ve solmayacaktir.
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Isim plakas;, SDK’nin én yiizeyinde kolayca goriilebilecek ve okunabilecek bir yerde
bulunacaktir. Isim plakalari; SDK tipi, imalatcinin ad1 ve adresi, imal yili ve ay1, Alicinin adu,
varsa siparis numarasi, TEDAS Sartname kod numarasi, malzeme kod numarasi, seri
numarasi, anma akimu, kisa siireli kisa devre dayanim akimi, koruma derecesi ve standartlarda
belirtilen diger bilgileri icerecektir. Bu bilgiler isim plakasina kazima yontemi (karekod harig)
ile yazilacaktir.

Bu sartname kapsaminda iretilecek olan SDK'’larin iizerinde TEDAS-MLZ/2018-066.A
isaretli Karekod Teknik Sartnamesinde (s6z konusu teknik sartname revize edilmis ise en son
halinde) belirtilen hususlara uygun Karekodlu etiket olacaktir.

SDK igindeki cihazlar lizerinde, ilgili standartlarinda belirtilen bilgileri igeren isim plakalar
bulunacaktir.

SDK ’larin iizerinde CE isareti “CE” Isareti Yonetmeligine uygun olarak, etiket plakasinda yer
alacaktir.

SDK’larin 6n ve arka yiiziinde, Tehlike Thbar Isareti olarak EK-6’daki uyar1 isareti ve yazist
yer alacaktir.

Kapinin i¢ yan yiiziine yapilacak bir cep i¢ine naylon mahfaza igerisinde idari Bsliim-Madde-
6’da belirtilen “SDK ile Birlikte Verilecek Belge ve Resimler” konulacaktir.

SDK’nin iginde, anma akimina uygun en az 3 (ii¢) adet yedek bicakli sigorta degistirme
elemaninin (buson) konulabilecegi bir cep ya da benzeri bir mahfaza bulunacaktir.

3.2.8. SDK’larin Kaide’ve Montaji

SDK’larin kaideye irtibati en az M 12 6lgiisiindeki civatalar ile sahada yapilacaktir. Bunun igin
Sac Mahfazali SDK’ya ait bazalarda, SDK’nin kaideye irtibatinda kullanilmak iizere en az
MI12 cvatalar ile yapilacak baglantiya uygun 6 (alti) adet kuvvetlendirilmis delikler yer
alacaktir.

Kaide ile Sac Mahfazali SDK’nin bazasi arasina 1s1 ve dis etkenlere dayanikli, hava yastikli
lastik veya daha tistiin nitelikte conta konulacaktir. Kaide ile ilgili diger yapisal 6zellikler EK-
5/1’de verilmistir.

3.2.9. SDK’larin Diizenlenmesi

SDK’larin boyutlari ve cihazlarin yerlestirilmesi EK-3’te yer alan resimlere uygun olacaktir.
SDK ’lar, 6nden isletilmeye uygun olarak diizenlenecektir. Bu kapsamda;

- Tiim elektriksel baglantilar 6n yilizden yapilacaktir.

- Teghizatlar; 6nden yapilacak montaj, kablaj, bakim ve degistirme islemleri i¢in kolayca
erisilebilecek sekilde yerlestirilecek ve bunlarin kumandalari, sigorta elemanlarinin
degistirilmesi gibi islemler, kolayca ve emniyetli olarak yapilacaktir. Dig baglanti igin
kullanilan ¢ok damarli kablolarin. Damarlarinin ayrilmasi ve damarlarin uygun sekilde
baglanabilmesi i¢in yeterli alanlar birakilacaktir.
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SDK’nin kapist agik durumda iken, gerilimli boliimlere erisilmeye karsi, en az IP2X koruma
derecesi saglanmis olacaktir.

SDK’larda yer alacak techizatlarin ¢ikis terminalleri, disa giden kablolarm kolayca
baglanabilmesi icin SDK’nin alt seviyesinden en az 100 mm. daha yukarida yer alacaktir.

3.2.10. SDK ici Baglantilar

Akim tasiyan iletkenlerin/baralarin baglantilari; yeterli ve stirekli bir temas basinci saglayacak
usullerle yapilacak ve normal ¢alismada olusacak sicaklik artisi, elektrodinamik zorlamalar ve
titresimlerden zarar gormeyecektir. Baglantilarda, termik genlesme ile farkli metaller
kullanilmasi halinde olusabilecek elektro galvanik etkiler dikkate alinacaktir.

3.2.10.1. Kablo Giris ve Cikislar:

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedik¢e SDK’larin alt1, kablo giris ve ¢ikislar1 igin agik
olacak ve rakor tesis edilmeyecektir.

SDK’lara gelen ve giden kablolarin normal isletme ve kisa devre kosullarinda baglanti
terminallerine zarar vermesini 6nlemek i¢in SDK i¢inde gerekli mesnetleme diizenekleri
olacaktir. Gelen ve giden kablolar bu diizeneklere saglam bir sekilde mesnetlenecektir.

Kaidenin iginden gegen kablolar, kablo muhafaza borularinin i¢inde yer alacaktir.
3.2.10.2. Ana Baralar

Ana baralar dikdortgen Kesitli elektrolitik bakir lamalardan yapilacaktir (Oziletkenlik
katsayis1 en az 56 m/(Qxmm?)) Notr baras1 kesiti faz barasi kesiti ile ayn1 olacaktir. En az
donanim listesinde belirtilen kesitlerde olmasi kosulu ile ana bara kesiti; SDK’daki sicaklik
artis1, kisa devrelerde meydana gelecek termik ve dinamik zorlamalar ve titresimlere goére
imalat¢i tarafindan farkl kesitlerde de segilebilecektir.

3.2.10.3. Techizat Baglantilan

Giris tinitesindeki cihazlarla ana bara arasindaki baglantilar, girig tinitesi anma akimini tagima
kapasitesine sahip olacak ve SDK girisinde beklenen en yiiksek kisa devre akiminin termik ve
dinamik etkilerine dayanikli olacaktir.

Dikey Sigortali Yiikk Ayiricilarinin ana baralara irtibati, ana baralara cakili/sabitlenmis
civatalar ile yapilacaktir.

Iki teghizat arasindaki baglantida ek ve lehimle birlestirme yapilmayacak, baglantilar sabit
terminaller lizerinden yapilacaktir.

3.2.10.3.1. Acikliklar, Atlama Arahg ve Tirmanma Mesafeleri

SDK ’lardaki cihazlar arasinda, cihazlarin kendi standartlarinda belirtilen agikliklar bulunacak
ve bu acgikliklar normal calisma kosullarinda degismeyecektir. Cihazlar, ilgili ¢alisma
kosullar1 dikkate alinarak, standartlarda belirtilen atlama araligi ve tirmanma mesafesi
kosullarin1 saglayacak sekilde monte edilecektir.
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Baralar, cihazlar arasi baglantilar ve kablo pabuglar1 gibi gerilimli ¢iplak iletkenler ve
terminaller i¢in yaklasim araliklar1 ve tirmanma mesafeleri, en azindan bunlarin baglandiklari
cihazlar i¢in belirtilen degerleri saglayacaktir. Kisa devrelerde baralar ve ¢iplak baglantilar
arasindaki agikliklar kalici olarak azalmayacaktir.

3.2.10.4. Devrelerin Tanitilmasi
SDK’da kullanilacak baralarin isaretlemeleri asagidaki tabloya uygun olacaktir.

Tablo-5: Bara isaretlemeleri

FAZLAR RENK ALFANUMERIK iSARET
R Gri L1
S Siyah L2
T Kahverengi L3
NOTR Acik Mavi N

Koruma topraklamasi devresinde kullanilacak iletkenler (PE) sari-yesil ¢ift renkli olacaktir.

4. ELEKTRIK CARPMASINA KARSI KORUMA

Normal caligma kosularinda gerilimli ¢iplak iletkenlere yanlislikla dogrudan dokunmayi,
normalde gerilim altinda olmayan fakat bir ariza durumunda gerilim altinda kalabilen ¢iplak
metal boliimlere dokunmada canlilarin zarar gérmelerini 6nlemek icin standartlarda belirtilen
koruyucu 6nlemler alinacaktir.

Elektrik carpmasina kars1 alinacak koruma 6nlemleri en az asagidakileri kapsayacaktir.

4.1. Normal isletmede Elektrik Carpmasina Kars1 Koruma

SDK’larda, kumandanin yapilacagi 6n yiizde, normal isletmede gerilimli ¢iplak iletkenlere
(buson kulaklar1 dahil) yanliglikla dokunmayi 6nlemek i¢in biitiin giivenlik Onlemleri
alinacaktir. (Ornek: Gerilimli ¢iplak iletkenlere yanlslikla dokunmay: engellemek igin “6n
ortii” kullanilmas1 gibi.) On yiizdeki baralarin bulundugu béliimler yalitkan kapak ile
kapatilacaktir.

Tip-B SDK’larda Ana Giris (DSYA-3), Diger SDK ¢ikis1 (DSYA-1) ve Ozel abone besleme
cikisinda (DSYA-2) kullanilan Dikey Sigortali Yiikk Ayiricilar, besleme ¢ikislarinda
kullanilanlardan (DSYA-4) farkliligi anlasilacak sekilde besleme noktalarini gosteren uyari
etiketi ile isaretlenecektir.

4.2. Ariza Durumunda Elektrik Carpmasina Karsi Koruma

SDK i¢inde veya dis devrelerde meydana gelecek arizalarda, SDK’nin ve techizatlarin gerilim
altinda kalabilecek biitiin ¢iplak metal boliimlerine dokunmada elektrik ¢arpmasina karsi
Koruma Topraklamas1 saglanacaktir.
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Koruma Topraklamasi; SDK’nin ve kaidenin metal boélimlerinin, SDK’larda kullanilan
cihazlarin gerilim altinda kalabilecek biitiin ¢iplak metal boliimlerinin gerekli yerlerde
koruma iletkeni (PE) kullanilarak SDK iginde tesis edilecek topraklama barasina elektriksel
stirekliligi ile saglanacaktir.

SDK’nin metal boliimlerinin (kapi, kapak, orti v.b diger metal bolimler) elektriksel
stirekliligi, s6z konusu metal boliimlere elektrik desarji yontemi ile ¢akilmis en az M6
ol¢iisiinde paslanmaz civatalar ile her iki ucuna pabug takilmis en az 4 mm? kesitte bakir
iletkenli sari-yesil biikiilgen kablolar ile yapilacaktir. Bu irtibat sirasinda kablo pabucu ¢akma
Civatalara iki somun ve pul arasina yerlestirilecektir.

NOT: Cakma civata yerine normal civata kaynak edilmesi ile paslanmaz disinda bir
malzemeden yapilmis civata ve somunlar (kaplama yapilmis olsa dahi) kabul edilmeyecektir.

Metalden yapilmis kumanda kollar1 ve cihazlarin metal boliimleri giivenli ve siirekli olarak
koruma devresine bagl kalacaktir.

Mahfazanin metal boliimlerini mekanik olarak birlestirmede kullanilan yontemler siirekli ve
iyi bir iletkenlik saglayacak ve akacak toprak ariza akimina dayanacak kapasitede olacaktir.
Izli rondela kullanilarak koruma devresinin elektriksel siirekliligi saglanacaktir.

a) NOT: SDK i¢indeki metal tiim i¢ montaj konstriiksiyon elemanlar1 galvanizli olacak
ve boyanmayacaktir.

b) SDK’nin alt béliimiinde koruma iletkenlerinin baglantisi, zirhli veya siperli kablolarin
topraklanmasini saglamak igin en az 20x3 mm? kesitte elektrolitik bakirdan yapilmig
en az 3 mikron kalinliginda kalay ile kaplanmis bir Topraklama Barasi® bulunacaktir.

5. KOROZYONA KARSI ONLEMLER

SDK’nin yapiminda kullanilan tiim malzemeler korozyona ve yaslanmaya karsi dayanikli
olacaktir.

Korozyona kars1 en azindan asagidaki 6nlemler alinacaktir:

- Metal bolimler korozyona dayanikli malzemeden yapilacak, yiizeyler korozyonu en
aza indirecek sekilde islenecek ve kaplanacaktir.

- Biitiin yiizeyler su tutmaz sekilde diizenlenecektir.
- Akim tagiyan pargalar demir igermeyen metalden yapilacaktir.

- Imalatta kullanilacak malzeme galvanik korozyona yol agmayacak sekilde secilecek
ve diizenlenecektir.

- Demirli pargalar galvanizli olacaktir.

6 Mahfazasi sac olmayan SDK’lar icinde erisilebilir boliimlerde iletken (sac i¢ kapak vb.) malzeme
bulunmamasi durumunda topraklama barasi bulunmayacaktir. Ancak malzeme listesinde belirtilmesi
halinde topraklama barasi ve baglantilar1 bulunacaktir.

10
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5.1. Galvanizleme

SDK imalatinda kullanilacak olan hazir galvanizli gelik saclar TS 822 veya ISO 4998’e uygun
olacaktir. Hazir galvanizli gelik saclarin ¢inko kaplama agirligi (bir metre kare diiz sacin her
iki ytizeyine kaplanan toplam ¢inko miktar1);

- TS 822’ye gore, anma degeri 381g/m2.maks. (iic nokta deneyi ortalamas1 275g/m?)
ya da,

- 1SO 4998’¢ gore ii¢ nokta deneyi ortalamas1 275 g/m? (Z 275 sinifi) olacaktir.

SDK ¢at1 imalatinda DKP sac kullanilmasi halinde bu saclar sicak daldirma yontemi ile
galvanizlenecek ve galvanizleme islemi ve galvanize edilmis yiizeyler iizerindeki deneyler,
TS EN ISO 1461 standartina uygun olarak yapilacaktir. Aksi belirtilmedik¢e galvaniz
kaplama kalinliklar1 TS EN ISO 1461 Cizelge 3 ve Cizelge 4’e uygun olacaktir.

5.2. Boyama

5.2.1. Sac Mahfazalh SDK’lar

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedik¢e sac mahfazali SDK’larin dis yiizeyleri boyali olarak
temin edilecektir. Boya rengi ve boyama ile ilgili baz1 hususlar asagida verilmektedir.

i. Boya rengi, Malzeme Listesinde aksi belirtiimedik¢e, RAL 7035 renk kodunda, kalinlig
ise astar ile birlikte en az 65 + 15 mikron olacaktir.

ii. Boya kalinhigi rastgele secilmis ii¢ noktada "boya kontrol aygiti" ile Olgiilecektir.
Ortalama kalinlik yukarida belirtilen degerler arasinda olacaktir.

iii. Boya tabakasmin kaynasmasi rastgele secilen iki noktada TS EN 1SO 2409a uygun
olarak bant yapistirma yontemiyle kontrol edilecektir. Deney sonucu, bu standartlarda
yer alan Smif-1'den daha kétii olmamayacaktir.

iv. Mahfazanin boyasi; kullanilan boya tipi, boyama teknigi gibi imalatgidan kaynaklanacak
hatalara kars1 en az 3 (y1l) garantili olacaktir.

5.2.2. Cam Elyaf Takviyeli Polyester Mahfazalh SDK’lar

Malzeme Listesinde aksi belirtilmedikce, Polyester Mahfazali SDK’lar, RAL 7035 renkte
temin edilecektir.

6. DENEYLER

Tip Deneyleri, Rutin Deneyler ve Kabul Deneyleri TS EN 61439-1 ve TS EN 61439-5
standartlarina gore yapilacaktir.

6.1.Tip Deneyleri

11
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Tablo-6: Tip Deneyler

DENEY ADI

STANDART/MADDE NUMARASI

Korozyona Kars1 Dayaniklilik’

TS EN 61439-1 Madde 10.2.2

Mahfazalarin Isil Kararliliginin Dogrulanmasi®

TS EN 61439-1 Madde 10.2.3.1.1

Yalitkan Malzemelerin Dahili Elektriksel
Etkilerden Kaynaklanan Olagan Dis1 Isiya ve
Yangina Kars1 Dayanikliliginin Dogrulanmasi

TS EN 61439-1 Madde 10.2.3.2.1

Mordétesi (UV) Isinima Dayaniklilik

TS EN 61439-1 Madde 10.2.4

Kaldirma Diizeni

TS EN 61439-1 Madde 10.2.5

Isaretleme

TS EN 61439-1 Madde 10.2.7

Mekaniksel Calisma

TS EN 61439-1 Madde 10.2.8

Mahfazalarin Koruma Derecesi

TS EN 61439-1 Madde 10.3

Yalitma Araliklar1 ve Yiizeysel Kagak Yolu
Mesafeleri

TS EN 61439-1 Madde 10.4

Elektrik Carpmasina Kars1 Koruma ve Koruma
Devrelerinin Biitlinligii®

TS EN 61439-1 Madde 10.5

Anahtarlama Cihazlarinin ve Bilesenlerin
Birlesmesi

TS EN 61439-1 Madde 10.6

Dahili Elektriksel Devreler ve Baglantilar

TS EN 61439-1 Madde 10.7

Harici iletkenler i¢in Baglant1 Uglar

TS EN 61439-1 Madde 10.8

Dielektrik Ozellikler

TS EN 61439-1 Madde 10.9

Sicaklik Artigt

TS EN 61439-1 Madde 10.10

Kisa Devre Dayanimi

TS EN 61439-1 Madde 10.11

Tutusabilirlik Kategorisinin Dogrulanmasi

TS EN 61439-5 Madde 10.2.3.101

Statik Yiike Dayamkliligin Dogrulanmasi’

TS EN 61439-5 Madde 10.2.101.2

” Metal Mahfazali SDK’lara uygulanir.
8 Cam Elyaf Mahfazali SDK’lara uygulanr.

12
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Darbe Yiikiine Dayanikliligin Dogrulanmast’ TS EN 61439-5 Madde 10.2.101.3
Burulma Kuvvetine Dayanikliligin TS EN 61439-5 Madde 10.2.101.4
Dogrulanmas1’

Sicaklig1 40 °C ile - 25 °C Arasinda Olan TS EN 61439-5 Madde 10.2.101.5.1

Ortamdaki Calisma I¢in Tasarimlanmis
PENDA’lara Uygulanan Deney’

Kapilarin Mekanik Dayanimimin Dogrulanmasi’ TS EN 61439-5 Madde 10.2.101.6

Sentetik Malzemedeki Metal Pargalarin Eksenel TS EN 61439-5 Madde 10.2.101.7
Yiike Dayanikliligin Dogrulanmasi’

Keskin Kenarl1 Nesneler Tarafindan Uretilen TS EN 61439-5 Madde 10.2.101.8
Mekanik Darbe Etkilerine Dayanikliligin
Dogrulanmas1’

Zemine Gomiilmesi Amaglanan Tabanin TS EN 61439-5 Madde 10.2.101.9

Mekanik Dayanim Deneyi

NOT: Tip Deneylerinde Dikkat Edilecek Hususlar;

- Tip deneyler sadece deneyi yapilan {iriinlere ait olmakla beraber, herhangi bir
baranin kesit degisikliginde, farkli marka alt driin gruplartyla teste girmesi vb.
durumlarda tekrar edilmelidir.

- Sicaklik artiginin dogrulanmasi (TS EN 61439-1 Madde 10.10);

Sicaklik artiginin dogrulanmasi deneyi TS EN 61439-1 standardinin 10.10.2.3.6 maddesine
gore gergeklestirilir.

Giris ve ¢ikis devreleri i¢in beyan kullanma faktorii 1°den farkli olan SDK’lar igin; deney
devrelerin beyan akimlari ve beyan kullanma faktorii dikkate alinarak iki asamada
dogrulanmalidir.

1. asamada Miinferit fonksiyonel iiniteler beyan etiket akimlari esas alinarak her bir farkli
cikis devresi ayr1 ayr1 dogrulanmalidir.

2. asamada giris devresi tekrar bara sisteminin beyan akimina yiiklenir. Cikis devresi, en
azindan bir grup i¢indeki fonksiyonel birimlerin biitiin farkli ¢esitlerini ihtiva edecek sekilde
gruplara boliniir. Biitiin farkli gesitleri ihtiva eden grup igin beyan yiikleme faktori 0,9 dur.
Kalan akim diger ¢ikis birimlerinin etiket akimlarina gore orantili dagitilarak yiiklenip
deneyler yapilmalidir.

Tutusabilirlik Kkategorisinin dogrulanmasi deneyinin igne alevi ile gergeklestirilmesi

durumunda gerilimli boliimlerle temas eden kisimlar igin siddet seviyesi 30 saniye, diger
boliimler igin 10 saniye uygulanir.

13
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Bir tipe ait; Sicaklik artisinin dogrulanmasi deneyi (TS EN 61439-1 Madde 10.10),
Mahfazalarin koruma derecesi (TS EN 61439-1 Madde 10.3) ve Kisa devre dayanim
dayanikliligr dogrulama deneyi (TS EN 61439-1 Madde 10.11), mahfaza, havalandirma ve
bara diizenlerinde hi¢bir degisiklik yapilmadan ayni numune tizerinde gergeklestirilecektir.

6.2. Rutin Deneyler

Imalat: tamamlanmis biitiin SDK’lara, imalat¢1 tarafindan en az asagidaki rutin deneyler
uygulanacaktir.

Tablo-7: Rutin Deneyler

DENEY ADI STANDART/MADDE NUMARASI

Mahfazalarin Koruma Derecesi TS EN 61439-1 Madde 11.2
Yalitim Araliklart ve

Yiizeysel Kagak Yolu Uzunluklari TS EN 61439-1 Madde 11.3
Elektrik Carpmasina Karst Koruma ve TS EN 61439-1 Madde 11.4
Koruma Devrelerinin Bitinligi

GoOmiilii Bilesenlerin Birlesmesi TS EN 61439-1 Madde 11.5
Dahili Elektriksel Devreler ve Baglantilar TS EN 61439-1 Madde 11.6
Harici Iletkenler i¢in Baglant: Uglar TS EN 61439-1 Madde 11.7
Mekanik Calisma TS EN 61439-1 Madde 11.8
Dielektrik Ozellikler TS EN 61439-1 Madde 11.9
Baglanti, Calisma Performansi ve Fonksiyon TS EN 61439-1 Madde 11.10

7. KABUL DENEYLERI

Kabul deneyleri kapsaminda asagidaki deneyler yapilacaktir:

- Rutin Deneyler (Rutin Deneylerin tiimii her teslimat partisinden alinacak numuneler
tizerinde tekrarlanacaktir.)

- ALICI tarafindan sozlesmesinde belirtilen Tip Deneyler

- Baralarmn iletkenlik ve boyutlarinin dlgtimii: Teslimat kapsaminda yer alan her bir
karakteristikten segilecek birer adet SDK iizerinde yapilacaktir.

- Boya kalinhiginin dlgiilmesi (Sac mahfazali SDK’lar igin); Segilen her bir numune
tizerinde yapilacaktir.
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8. NUMUNE ALMA

Her teslimatta muayene ve deneye sunulan Panolardan ayni tip, ayni1 beyan siirekli akim1 ve
beyan gerilimine sahip olanlar bir parti sayilir.

Her teslimatta numuneler, ALICI temsilcisi/temsilcileri tarafindan rastgele segilecek ve
numune sayis1 Tablo-8’e gore tespit edilecektir.

Tablo-8: Numune Sayisi

PARTIDEKI SDK SAYISI NUMUNE SAYISI

1-3 1

4-15 2

16-25 3

26-90 5

91-150 8

151-280 13

281-500 20

9. MALZEME LiSTESI

SDK’larin temininde EK-1'de yer alan Malzeme Listesi Alici tarafindan doldurulacaktir.

10. GARANTILI OZELLIKLER LISTESI

SDK’larin temininde EK-2'de yer alan Garantili Ozellikler Listesi Yiiklenici tarafindan
doldurulacaktir.

11. RESIiMLER

SDK Tipine ait tek hat semalar1 ve goriiniis resimleri EK-3’te yer almaktadir.

15
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B- iDARIi BOLUM

1. KABUL KRITERLERI

a)

b)

Sozlesmede yapilacagi belirtilen Tip Deneylerinden olumlu sonug alinmis olacaktir.
Tip deneylerinden herhangi birinin olumsuz sonu¢lanmasi halinde Alici, siparisteki
ayni tip ve ozellikteki biitiin SDK’lar1 reddedecektir. Alici, karar tamamu ile kendisine
ait olmak iizere, Imalatcinin makul bir siire i¢inde SDK’larn tasariminda degisiklik
yapma ve sartnamede belirtilen biitiin tip deneylerini giderleri Saticiya ait olmak
tizere, tekrar etme istegini kabul edebilir.

Rutin Deneylerin tiimiinden ve Boya Kalinhigmin Olgiilmesi Deneyi ile Baralarin
Iletkenlik Olg¢iimii Deneyinden olumlu sonu¢ almmis olacaktir. Bu deneylerin
herhangi birinden ya da birkagindan olumsuz sonug alinirsa, bu deney/deneyler partiyi
olusturan tiim SDK’lar iizerinde tekrarlanacaktir. Buna gore, bozuk ¢ikan birimler
giderleri Saticiya ait olmak tizere, yenisi ile degistirilecek ya da onarilacaktir.

2. KABUL DENEYLERINE ILISKIN GENEL KURALLAR

a)

b)

9)

d)

Yiiklenici, sozlesmenin imzalanmasindan sonra deneylerin adini, yapilacagi yeri ve
baglama tarihi gibi bilgileri igeren bir deney programini, yurt disinda yapilacak
deneyler icin en az 20 (yirmi) giin, yurt iginde yapilacak deneyler igin ise en az 7
(yedi) giin 6ncesinden Alict’ya bildirecektir.

Kabul Deneyleri, Alic1 temsilcisi/temsilcilerinin gézetiminde yapilacaktir. S6zlesmede
aksi belirtilmedik¢e Kabul Deneylerinin Imalatc: tesislerinde yapilmasi esastir. Kabul
deneyleri kapsaminda yer alan ancak Imalatci tesislerinde yapilamayan deneyler,
ALICI'nin uygun gorecegi bagka bir yerde de yapilabilecektir. Tip Deneyleri ile ilgili
uygulama Madde 2.c'ye gore yapilacaktir.

Kabul deneyleri kapsaminda yapilmasi ongoriilen Tip Deneyleri, akredite edilmis bir
laboratuvarda ya da Alicit temsilcisi/temsilcilerinin gozetiminde akredite olmamis
(yetkili firmalar tarafindan alinmis kalibrasyon belgeleri en fazla 1 yillik olarak giincel
olan) baska bir laboratuvarda da yapilabilecektir. Tip deneylerinin akredite bir
laboratuvarda yapilmasi halinde ALICI temsilcisi/temsilcilerinin bulunmasi zorunlu
degildir.

Tip deneylerine ait basarili deney raporlari ALICI’ya sunulmadan diger kabul
deneylerine baglanmayacaktir.

Alici, Yiiklenici’ye zamaninda haber vererek deneylerde bulunamayacagini
bildirecektir- Bu durumda Yiiklenici, Imalat¢1 ile birlikte deneyleri yapacak ve
sonuglarin1 Alicr’ya bildirecektir. Yiiklenici ve imalatci tarafindan birlikte hazirlanan
ve imzalanan deney raporlari, incelenmesi ve onaylanmasi igin 2 (iki) takim olarak
Alici’ya gonderilecektir. Deney raporlarinin onaylanmasi durumunda, Alici tarafindan
sevkiyat i¢in Sevk Emri verilecek ve onayli 1 (bir) takim Deney Raporu Yiiklenici’ye
geri gonderilecektir.

e) Alici’dan kaynaklanan nedenler (belirtilen tarihte deney mahallinde bulunamama,
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deney sonuglar1 hakkinda karar verememe vb) hari¢ olmak tizere, Kabul Deneylerinin
tamamlanamamasi nedeniyle teslimatta olabilecek gecikmeler i¢in Yiiklenici’ye siire
uzatimi verilmeyecektir.

f) Kabul Deneyleri sonuglanincaya kadar Yiiklenici’ye hi¢bir 6deme yapilmayacaktir.

a) Deney raporlarinda; deneye alinan numune(ler)in seri numaralar1 ve karakteristikleri
ile deney sonuglarinin uygunlugu ya da uygunsuzlugu agikea belirtilecek ve karsilikli
olarak imza edilecektir. Deney sonuglar1 ile varsa Sozlesmede belirtilen diger
hususlarin da uygun olmasi halinde Alici temsilcisi/temsilcileri, ilgili malzeme
partisinin sevkine izin verecektir.

3. KABUL DENEYLERI DISINDAKI INCELEME VE DENEYLER

a) Malzemelerin yiliklenmeden o6nce Alici’nmin  temsilcisi/temsilcileri  tarafindan
incelenmis, deneyden gegirilmis ve kabul edilmis olmalari, Alici’nin malzemenin son
teslim yerinde yeniden inceleme, deney yapma ve gereginde reddetme hakkini
kisitlamayacak ya da yok etmeyecektir.

b) ALICI, karar tamamiyla kendisine ait olmak tizere Tip ve Rutin Deneylerinin timiiniin
ya da bir boliimiiniin Imalatg1 tesislerinde ya da yurt i¢inde veya yurt disinda akredite
bir laboratuvarda s6zlesme siiresi igerisinde tekrarlanmasina karar verebilecektir.

c) Numune/numuneler, Alict temsilcisi/temsilcileri tarafindan segilecek ve karsilikli
olarak miihiirlenecektir. Yapilacak deneylerin sonucunun olumlu ¢ikmasi durumunda
tiim masraflar Alici tarafindan 6denecektir.

¢) Deney sonuglarinin herhangi birisinin olumsuz ¢ikmasi halinde tiim deney masraflari
Yiiklenici tarafindan odenecektir. Alici, karar tamamen kendisine ait olmak tizere
makul bir siire i¢inde ve her tiirlii masraflar Yiiklenici’ye ait olmak tizere, SDK’larin
ilgili Tip ve Rutin Deneylerinin yapilarak uygun olanlar ile degistirilmesine ya da
sozlesmenin tek tarafli olarak iptaline karar verebilecektir.

4. AMBALAJ, ETIKETLEME VE TASIMA

SDK’lar her tiirlii yiikkleme, tasima, indirme islemlerine dayanikli, montaj yerine higbir hasara
ugramadan ulasimini saglayacak nitelikte ambalajlanacaktir.

SDK’larin ambalaj igerisinde oynamamasi igin sasisinde bulunan baglanti deliklerinden 4 adet
civata ile ambalaj kasasina baglanacak ve takozlarla desteklenecektir. SDK’larin nakliye ve
uzun siireli bekleme sirasinda nem ve toz gibi dis etkilerden zarar gérmemesi i¢in, tizeri
plastik ya da uygun bir kagitla sarildiktan sonra ambalaj icerisine konacaktir.

Imalatg, teklif ettigi ambalajlama yontemini, dis boyutlarini1 ve tasima agirhgini teklifinde
belirtecektir.

Her ambalaj lizerine 25 mm ytikseklikte harf ve rakamlarla asagidaki bilgiler yazilacaktir:

- Imalat¢inin ads,

- Alicinin siparis numarasi ve malzeme kod numarasi,
- Malzemenin adi,

- SDK’nin ana Karakteristikleri,
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Sandik numarasi,

Ambalaj boyutlari,

Net ve briit agirliklar,

Ust {iste istiflenecek en fazla ambalajli dagitim kutusu sayst,
Alicinin ad1 ve adresi.

5. TEKLIFLE BIRLIKTE VERILECEK BELGE VE RESIMLER

Asagidaki belgeler teklifle birlikte verilecektir:

Garantili Ozellikler Listesi (Teklif sahipleri sartname ekindeki Garantili Ozellikler
Listesini her bir pozdaki SDK i¢in ayri ayr1 doldurarak imzalayacaklar ve birer
kopyasini tekliflerine ekleyeceklerdir. Bu listelerde verilen bilgiler baglayici olacaktir.),

Imalatci firmaya ait TS EN 1SO 9001/EN ISO 9001 Kalite Yonetim Sistem Belgesi,
Imalatc1 firmaya ait TS EN ISO 14001/EN 1SO 14001 Cevre Y&netim Sistem Belgesi,

Sanayi ve Teknoloji Bakanligica zorunlu standart kapsaminda olmas halinde Imalatgi
firmaya ait TSE Belgesi veya TS EN ISO 17065/IEC 17065 standardina gore akredite
olmus {riin belgelendirme kuruluslarinin  birinden alinan {iriin  belgelendirme
sertifikalari,

TS EN ISO 17025/IEC 17025 standardina gore akredite edilmis laboratuvarlardan
alinmug tip deneylerinin raporlar1 veya sertifikalart,

SDK’lara ait tek hat gemalari,

SDK imalatinda kullanilan biitiin cihazlarin yapimecisi, tipi, anma degerleri vb.
bilgileri,

SDK ’larin tertip resimleri,
SDK’larin dig goriiniig resimleri,

SDK’larmn dis boyutlart ve net agirhig.

Tip deney raporlar1 ve sertifikalarin teklifle birlikte verilmesi esastir. Ancak Alici tarafindan
ihale dokiimaninda belirtilmesi halinde, Yiiklenici/Imalatg1 teklife konu iiriinlerine iliskin tip
deney raporlarinda ve/veya sertifikalarinda eksiklerin bulunmasi durumunda s6z konusu eksik
belgeleri ilk parti malzeme kabulii yapilincaya kadar akredite edilmis laboratuvarlardan temin
ederek Alici'ya sunabilecektir. Eksik belgelerin ilk parti malzeme kabulii yapilincaya kadar
akredite edilmis laboratuvarlardan temin edilerek sunulmamasi halinde Alict s6z konusu
malzemelerin alimini iptal edecektir.

6. SDK iLE BiRLIKTE VERILECEK BELGE VE RESIMLER

Koruyucu plastik bir zarf igine konulmus birer adet,

Kuvvet semasi,
Tasarim resimleri,
Malzeme listesi,
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- SDK i¢i salt malzemelerin kullanim kilavuzlari
- Rutin Deney Raporu

SDK ile birlikte verilecektir.

Kapinin i¢ kismina goriiniir sekilde is glivenligi uyarisi yazilar1 (Gerilimi kes, Tekrar gerilim
gelmesini engelleyici tedbiri al, Gerilimi kontrol et, Toprakla, Calisma Alanini isaretle) ve tek
hat semas1 konulacaktir.

7. PROTOTIP IMALAT VE ONAYI

Prototip istenmesi halinde imalatgi, SDK’larin seri imalatina baglamadan 6nce her tipte imal
edecegi 1 adet prototipi (kaidesi ile birlikte), teghizat ve malzemeleri monte edilmis durumda,
Alic1 temsilcilerinin inceleme ve onayma sunacaktir. Onay verildikten sonra seri imalata
gecilecektir.

Teklif sahipleri, ihale belgelerinde yer alan teslimat programinin, prototipin onay siiresini de
kapsadigini  gdéz Oniine alacaklardir. Imalatgimin  kusurundan  dolay:,  prototipin
onaylanmamasindan dogan gecikmeler, imalatcinin siire uzatim talebine neden
olusturmayacaktir.

8. TEKLIF FiYATLARINA DAHIL OLAN GIiDERLER

Teklif fiyatlari, teklif verme kosullarina uygun olarak verilecektir. Teklif fiyatlart;
- SDK imalati,
- Tek hat semasina uygun olarak montaj edilmis komple SDK’y1 (kaidesi ile birlikte),
- Kabul Deneylerini,
- Ambalaji
igerecektir. Teklif sahipleri tip deneylerinin her birinin fiyatlarin1 ayr1 olarak vereceklerdir.

NOT: Malzeme Listesinde aksi belirtilmedik¢e, SDK’larda kullanilacak NH Bigakli Sigorta
Degistirme Elemanlar: (Buson) Alici tarafindan temin edilecek ve teklif fiyatlarina dahil
edilmeyecektir.

9. GARANTI

a) Yiiklenici/Imalatci, teslim edilen her SDK’y1 (tiim techizat: ile birlikte) teslim
tarihinden baslayarak en az 24 (yirmi dort) ay siire ile tasarim, malzeme ve isgilik
hatalarina kars1 garanti edecektir.

b) SDK’larin ve techizatlarinin, garanti siiresi i¢inde kusurlu bulunmasi veya tasarim,
malzeme ve imalat hatalar1 nedeniyle hasarlanmasi halinde, bulundugu yerde tamirinin
miimkiin olmamasi durumunda, bunlarin demontaji, yerinden Imalatg1 tesislerine
taginmasi, tamiri, tamir sonras1 Alict’nin bildirecegi yere tasinmasi ve gerektiginde
montaj1 Yiiklenici/imalatci tarafindan higbir bedel talep edilmeksizin yapilacaktir.
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c) Yiklenici, kusurlu malzemeyi imalatci tesislerine yazili bildirim tarihini izleyen 15
giin i¢inde tamir edilen malzemeyi ise Alici’nin gdsterecegi yere deneylerin bitimini
izleyen 15 (on bes) giin i¢inde tasiyacaktir.

¢) Satici tasima islerini zamaninda yapmazsa, ya da yazili bildirim yapildigi halde
malzeme kusurlarin1 gidermezse Alici, giderleri Yiiklenici’ye ait olmak iizere, kusuru
gidermek icin gerekli iglemleri yapacaktir. Bu durumda Alici, séz konusu giderleri,
Yiiklenici’nin varsa hak edislerinden ya da kesin teminatindan tahsil edecektir. Bu
sekilde onarilan ya da degistirilen malzeme de aynen yukaridaki garanti kosullarina
uyacaktir.
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EK-1
MALZEME LISTESI
POZ NO
1 2 3
1 Tip Numarasi
Mahfaza Tipi
2 = Sac
= Cam Elyaf Takviyeli Polyester
Kaide Tipi
3 = Prefabrike Beton

= Cam Elyaf Takviyeli Polyester

Ortam Sicaklig1

4 » Enaz(°C)

* Encok(°C)

Tip-A SDK Giris Unitesi Akimi

S = 250 (A)

= 400 (A)

Tip-B Abone Besleme Cikis Unitesi Akimi

= 250 (A)

= 400 (A)

Diger SDK’ya Cikis Unitesi Akim1

= 250 (A)

= 400 (A)

Tip-B Abone Besleme Giris Unitesi Akimi

8 = 250 (A)

= 400 (A)

Ana Giriste Dikey Sigortal1 Yiik Ayiricist (TIP-A)
= Evet/ Hayir

Diger SDK’ya Cikista Dikey Sigortali Yiik Ayiricist
10 » Ug faz ayr1 agma-kapamali
»  Ug faz birlikte agma-kapamali

Topraklama Terminali ve Baglantilari (Cam Elyaf
11 | Takviyeli Polyester SDK lar igin)
= Var/Yok

Kendinden Bazali

12 = Evet/Hayir

13 | Sac Mahfazali SDK i¢in Boya Rengi-Kalinligi

14 | Cam Elyaf Polyester SDK i¢in Boya Rengi
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15 SDK Alt Kismi Kablo Giris-Cikis i¢in Agiklik;
= Var/Yok
NH Bigakli Sigorta Degistirme Elemanlar: (Buson)
16 | Temini;
=  Alici/Yiiklenici
17 Diger SDK’ya Cikis icin Kullaqllacak DSYA;
»  Ug faz Birlikte A¢mali/Ug Faz Ayr1 A¢mal
18 DSYA-1 Tesis Edilme Durumu
= Evet/Hayir
19 DSYA-2 Tesis Edilme Durumu
=  Evet/Hayir
20 SDK Girisinde Beklenen En Yiiksek Kisa Devre Akimi
(kA)
21 | Malzeme Kod Numarasi
22 | Satin Alinacak Miktar

NOT 1: Malzeme Listesinde belirtilmedikge diger hususlar teknik sartnamenin ilgili boliimlerine
gore olacaktir.
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EK-2
GARANTILI OZELLiKLER LiSTESI
SIRA N . - Lo
NO OZELLIKLER BIRIM GARANTI EDILEN
1 | Imalatc1 adi
2 Imalatginim tip isareti
3 Uygulanan standart/standartlar
4 | Anma beyan gerilimi \
5 | Anma beyan yalitim gerilimi \
6 Anma beyan darbe dayanim gerilimi kV-tepe
Anma beyan sebeke frekansl deney
gerilimi
7| - Fazlar arast kV
- Faz-Toprak arasi kv
3 SDK girisinde beklenen anma beyan
en yiiksek kisa devre dayanim akimi kA-etken
9 Koruma derecesi IP
- Ana bara kesiti mxm
10
- Abone besleme barasi kesiti (Tip-B) me
Mahfazanin 6zellikleri
11 - Malzemenin cinsi
- Cidar kalinligt mm
Kaidenin Ozellikleri
12 - Malzemenin cinsi
- Cidar kalinhigt mm
Ortam Sicaklig1
13 -En az (:C)
-En ¢ok (C)
14 | SDK boyutlar1 (En/Boy/Yiikseklik) mm
15 | SDK’nin toplam agirligi kg
16 | Nakil Agirhig kg

NOT 1:Garantili Ozellikler Listesi’nde yer almayan diger hususlar teknik sartnameye uygun

olacaktir.

NOT 2: SDK’da kullanilacak techizatlarin, Garantili Ozellikler Listesi’nde yer almayan diger
ozellikleri ilgili teknik sartnamelerine uygun olacaktir.
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EK-3
TiP-A SDK TEK HAT SEMASI-BOYUTLAR
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TEDAS-MLZ/2004-046.C

1. Malzeme Listesinde aksi belirtilmedik¢e DSY A’larda kullanilacak degistirme
elemanlart ALICI tarafindan temin edilecektir.

2. Diger SDK’ya ¢ikis i¢in kullanilacak DSY A-2’nin (¢ faz birlikte agma-kapamali veya

ti¢ ayr1 agma-kapamali olacagi Alici tarafindan malzeme listesinde belirtilecektir.

3. DSYA-1ve DSYA-2 malzeme listesinde belirtilmesi halinde tesis edilmeyebilir ancak

SDK &lglimleri ve bara uzunluklar1 degismeyecektir.
4. Teknik ¢izimdeki dlgliler mm cinsinden degerlerdir ve tolerans uygulanmayacaktir.
5. Teknik ¢izimlerdeki tasarimlar temsilidir.

Ana Giris | Ana Bara | Diger SDK’ya | Besleme Mahfaza | Kaide
Cikis Cikislart Tipi Tipi
Malzeme Adi | DSYA-1 | Enaz 40x5 | DSYA-2 DSYA-3 Cam -Cam
Karakteristik | Boy-1(250 | mm Boy-1(250 A) | Boy-00(160 A) | Elyaf Elyaf
A) Elektrolitik | Boy-2(400 A) | Boy-1(250 A) Polyester | Polyester
Boy-2(400 | Bakir Bara Boy-2(400 A) -Beton
A)
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TiP-B SDK TEK HAT SEMASI-BOYUTLAR
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TiP-B SDK NOTLAR:

1. Diger SDK’ya cikis i¢in kullanilacak DSYA-1’in {i¢ faz birlikte agma-kapamali veya
tic faz ayrn agma-kapamali olacagi ALICI tarafindan malzeme listesinde
belirtilecektir.

2. DSYA-1 veya DSYA-2 Malzeme Listesinde belirtilmesi halinde tesis edilmeyebilir.
Ancak SDK olgiimleri ve ana giris bara uzunluklar1 degismeyecektir.

3. DSYA-1 ve DSYA-2 ikisinin de tesis edilmedigi durumda besleme barasi 40x5 mm?
elektrolitik bakir ve DSYA-3 degeri 400 A olacak sekilde besleme ¢ikislart DSYA-4
(160A) sayis1 10 adet olabilecektir.

4. Teknik ¢izimlerdeki tasarimlar temsilidir.
6. Teknik ¢izimdeki 6l¢iiler mm cinsinden degerlerdir ve tolerans uygulanmayacaktir.

5. SDK’da en az 40x5 mm? elektrolitik bakir Ana Bara, en az 20x5 mm? elektrolitik
bakir Besleme Barasi, 1 adet DSYA-3(Abone Besleme Bara Cikisi) (250A), 1 adet
DSYA-1(diger SDK’ya ¢ikis) (400 A), 1 adet DSYA-2 (Abone Besleme Cikisi) (250
A), 5 adet DSYA-4 (Abone Besleme Cikislari) (160 A) bulunur.

6. Metal Mahfazalar i¢in genislik degeri 750 mm iken, cam elyaf takviyeli polyester
mahfazalar i¢in bu deger 800 mm’dir.

7. SDK isletme akimi 400A olup diversiteli toplam anma akimi 400 A’i gegmeyecek
sekilde DSYA-1, DSYA-2 ve DSYA-3 degerleri asagida yer alan sartlar dahilinde
hesaplanarak belirlenecektir:

DSYA-1+DSYA-2+DSYA-3 < 900A(Diversitesiz en yiiksek akim)

8. Not-7’deki sartlarin saglanmasi kosuluyla DSYA-2 (Abone Besleme Cikisi), DSYA-1
(Diger SDK’ya Cikis) olarak kullanilarak DSYA-1 ¢ikis sayisi ikiye ¢ikarilabilir veya
Not-9°daki sartlar1 saglamasi kosuluyla DSYA-1 ve DSYA-3 akim degerleri
artirilabilir.

9. Besleme barasi kesidine gore asagidaki tasarimlar kullanilacaktir;
20x5 mm? ve iizeri kullanildiysa DSYA-4< 160A, DSYA-3=250 A
30x5 mm? ve {izeri kullanildiysa DSY A-4< 250A, DSYA-3=400 A
40x5 mm? ve iizeri kullanildiysa DSYA-4< 400A, DSYA-3=400 A

10. Teknik ¢izimlerdeki tasarimlar temsilidir.
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EK-4

CAM ELYAF TAKVIYELI POLYESTER MAHFAZA iLE iLGIiLi OZEL

YAPISAL OZELLIKLER

Mahfaza en az 30 yillik bir kullanim 6mriine sahip olacak ve bu husus firmaca garanti
edilecektir.

Cam elyaf takviyeli polyester mahfaza, SMC (Sheet Moulding Compound) olarak
sicak kaliplama metodu ile imal edilecektir.

Mahfazay1 olusturan pargalar igeriden miidahale edilebilen baglanti elemanlari ile
montaj edilecek ve kullanilacak baglant1 elemanlar1 paslanmaz ¢elik olacaktir.

Yiizeyler piiriizsiiz olacak ve yiizeylerde herhangi bir catlak, yarik, kabarcik, kirik,
delik vb. ile cam elyaf kalintilar1 bulunmayacaktir. Mukavemeti artirmak igin yiizeyler
kaburgal1 yapida imal edilebilecektir.

Mahfazanin kenarlar1 keskin olmayacaktir.

Renk dagilimi uniform olacaktir.

Mahfaza tiretiminde kullanilacak plastik hammaddelerin 6zellikleri ve bu
hammaddelere uygulanacak testler teklif ile birlikte verilecektir. ALICI gerek gormesi
halinde kabul deneyleri kapsaminda bu deneylerin bir kisminin yapilmasini
imalat¢idan talep edebilecektir.

Mahfazanin et kalinligi en az 5 mm. olacaktur.

Saha Dagitim Kutusu ve kaidesinde kullanilacak tiim yalitkan malzemeler TS EN
60695-11-10 standardina gore V-0 smifina uygun olacaktir.

Diger yapisal 6zellikler teknik sartnamede belirtildigi gibi olacaktir.
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TEDAS-MLZ/2004-046.C

KAIDE iLE iLGILI OZEL YAPISAL OZELLIiKLER

5/1-BETON KAIDE:

Kaide, prefabrik olarak kaliplama yontemi ile imal edilecektir. Kaidenin koseleri
yuvarlatilmis veya koseli olacaktir. Kaidenin yan yiizeyinde montaj ve nakliye
esnasinda taginabilmesine olanak saglayan ankraj noktalar1 olacaktir.

Kaide igerisine toprak ve iizerine de 30 cm kum doldurulacaktir.

Kaidenin etrafina zemin tstiinde 10 cm kalinliginda siis beton yapilacaktir.

SDK’nin Kaideye irtibati, imalat sirasinda Kaide’ye ankraj edilmis civatalar ile
yapilacaktir. Beton kaide boyutlart distan disa SDK boyutlariyla ayn1 olacaktir.

PANO GENISLIGI (mm) 550 750
PANO DERINLIGI (mm) 350 350
A(mm) 300 500
B(mm) 300 300

Beton kalitesi ...............cc.cceeveveenenn..s Enaz BS 35 (C 35)
Yatay ve dikey donatilar................... Q131 hasir ¢elik
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5/2-CAM ELYAF TAKVIYELiI POLYESTER KAIDE:

Kaideyi olusturan pargalar i¢eriden miidahale edilebilen baglanti elemanlar ile
montaj edilecek ve kullanilacak baglant1 elemanlar1 paslanmaz ¢elik olacaktir.

Yiizeyler piiriizsiiz olacak ve yiizeylerde herhangi bir catlak, yarik, kabarcik,
kirik, delik vb. ile cam elyaf kalintilar1 bulunmayacaktir. Mukavemeti artirmak
icin ylizeyler kaburgali yapida imal edilebilecektir. Kenarlar keskin olmayacaktir.

Renk dagilimi uniform olacaktir.

Kaide, dikdortgen prizma goriinimiinde stii agik kutu seklinde olacak ve et
kalinlig1 en az 7 mm. olacaktir.

Kaide igerisine toprak ve iizerine de 30 cm kum doldurulacaktir.
Kaidenin etrafina zemin tistiinde 10 cm kalinliginda siis beton yapilacaktir.

Diger 6zellikler; Cam Elyaf Takviyeli Polyester Mahfazaya ait Ozel Yapisal
Ozelliklerde ve Teknik Sartnamede belirtildigi gibi olacaktir.
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ISARET VE UYARI LEVHASI

TEDAS-MLZ/2004-046.C

ELEKTRIK
TEHLIKESI
UZAK DUR!

UYARIVE
ISARET
LEVHASI

OLCULERI

(mm)

(mm)

(mm)

{mm)

(mm)

70

ER|

160

10
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